
DEMITASNXユーザーフォーラム 2026

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度 『 DEMITASNXユーザーフォーラム 2026 』を開催することとなりましたのでご案内申し上げます。
本フォーラムでは、フロントローディングによる放射EMI低減の事例、アートワーク設計におけるDEMITASNX活
用事例、ESD対策における比較分析・考察について、各方面でご活躍の講師陣よりご講演いただきます。
また、次期バージョン「DEMITASNX 2027」の新機能についてもご紹介し、本製品のさらなる魅力をお伝えいた
します。

当日はぜひ現地へご来場いただき、皆様の生の声を直接伺う機会とさせていただきたく存じます。遠方の方にはご
足労をおかけいたしますが、万障お繰り合わせの上、ご参加賜りますようお願い申し上げます。

なお、本フォーラムでは「保守ユーザー様限定セッション」と「一般セッション」を設けております。
保守ユーザー様限定セッションのセッションの講演内容につきましては、お申し込み後にご案内させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

※セミナープログラム詳細は、裏面をご確認ください。

開催概要

開催形式 現 地 開 催 

日 程 202６年１０月２９日（木）

ユーザー限定セッション １０:00～ (受付開始 9:30) お弁当は準備しております

一般セッション １3:00～ (受付開始 12:30)

会 場 丸ビルホール 東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸ビル 7F

主 催 マイクロウェーブファクトリー株式会社

参 加 費 無料（事前登録制）

定 員 200名 （定員になり次第受付を締め切らせていただきます）

※定員に達し次第、お申込み受付を締め切らせていただきます。

お申込は、こちらから

アクセスマップ
https://www.marunouchi-h-c.jp/building/1/conference

アクセス
JR 東京駅 丸の内南口 徒歩1分
地下鉄 丸ノ内線 東京駅 直結
地下鉄 千代田線 二重橋前駅 直結

マイクロウェーブ ファクトリー株式会社  横浜市港北区新横浜3-18-3 TEL：045-594-6639   WEB：www.mwf.co.jp

お問合せ窓口 ： フォーラム事務局 demitasnx_contact@mwf.co.jp

https://forms.gle/Lpc8a9anAidLycw67
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保守ユーザー限定セッション
対象： 年間保守契約をご締結中のお客様
内容： 新機能の解説、高度な活用事例など

一般セッション
対象： DEMITASNXのご導入をご検討中の方、どなたでも
内容： 対策事例のご紹介、製品概要、基板設計のトレンドなど

※記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
プログラムは変更になる場合がございます。予めご了承ください。

時間 内容

  9:30～ 保守ユーザー様　受付開始

 10:00～ 午前　開会の挨拶

　　ユーザー限定セッション
 

これまでの「DEMITASNXセミナー」で多くの方からご要望をいただいていた事例として、「DDR5設
計における電源解析の極意」や、「中継基板がノイズ源となったトラブルの対策」、「マルチボードでのノイ
ズ対策事例」をご紹介いたします。
あわせて、今後のDEMITASNXのロードマップについてご紹介いたします。

　

　※お弁当はご用意させていただきます

 12:30～ 午後　一般受付

13:00～13:05 午後　開会の挨拶

「装置開発エンジニアのための基板設計技術解説　～EMI低減から情報漏洩抑制まで～」

　　　　　　岡山大学　学術研究院環境生命自然科学学域　准教授  五百旗頭 健吾 様

13:55～14:05 休憩

「DEMITASNX　および　マイクロウェーブファクトリー製品の紹介」

　　　マイクロウェーブファクトリー株式会社

「EMCの基礎とEMIデバッグ」

　　　ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社
　　　　　EMCビジネスソリューション部　アプリケーションエンジニア　西澤　正毅 様

「リアルタイム・スキャンで視るノイズの姿」

　　　キーサイト・テクノロジー株式会社　ソリューション・エンジニアリング部
　　　　　　　　　　　　　　エキスパートエンジニア　髙橋　智 様

15:20～15:30 休憩

「6層基板でEMC品質を向上させる設計ノウハウと基板製造」

　　　アポロ技研株式会社　設計技術部 要素技術推進課　　田村　俊樹 様

「ESD耐性・謎の格差社会 〜なぜあの基板だけが生き残るのか？〜」

　　　株式会社システムデザイン研究所　　代表取締役   久保寺 忠 様

17:10～17:15 閉会の挨拶

懇親会

　ユーザーの皆様同士の交流を深めていただく場として、ささやかながら懇親会を開催いたします。ご
講演いただいた講師の方々へのご質問や、参加者様同士での情報交換の場としてもぜひご活用くださ
い。なお、懇親会は事前申し込み制となっております。参加をご希望の方は、事前にお申し込みをお願い
申し上げます。

13:05～13:55

14:05～14:20

14:20～14:50

14:50～15:20

15:30～16:00

16:00～17:10

17:15～18:30
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